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证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2022-025 

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 

关于调减本次发行募集配套资金额度的公告 

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“弘信电子”“公司”）拟发

行股份及支付现金购买资产的方式购买巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心

（有限合伙）和颜永洪合计持有的苏州市华扬电子股份有限公司（以下简称“华

扬电子”）100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次发行”），本次发行原方

案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第三十一次会议以及

2021 年第八次临时股东大会审议通过。本次发行方案尚需通过深圳证券交易所审

核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。 

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》等的相关监管要求，对于公司

本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应

从本次募集配套资金额度中扣除。根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要，

公司从本次募集配套资金额度中扣除包括财务性投资在内的资金共 2,550.00 万元。 

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关

于调减本次发行募集配套资金额度的议案》，现将本次发行募集配套资金额度调

减的具体内容公告如下： 

调整前： 

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对

象发行股份募集配套资金。本次拟募集配套资金的总额不超过 20,650.00 万元，

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的

100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。 

本次交易募集配套资金用途如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 占配套融资总额的比例 

1 支付现金对价 9,075.00 43.95% 

2 偿还上市公司银行贷款 10,325.00 50.00% 

3 支付中介机构费用 1,250.00 6.05% 

合计 20,650.00 100.00% 

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为

前提，但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实

施。在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的

资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。如上市

公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金

需求量，公司将通过自筹资金解决资金缺口。公司将根据实际募集资金金额，并

根据项目的实际需求，对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行

适当调整。 

调整后： 

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者，以询价的方式向特定对

象发行股份募集配套资金。本次拟募集配套资金的总额不超过 18,100.00 万元，

募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的

100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。 

本次交易募集配套资金用途如下： 

单位：万元 
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序号 项目名称 拟投入募集资金金额 占配套融资总额的比例 

1 支付现金对价 9,075.00 50.14% 

2 偿还上市公司银行贷款 7,775.00 42.96% 

3 支付中介机构费用 1,250.00 6.91% 

合计 18,100.00 18,100.00 

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为

前提，但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实

施。在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的

资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。如上市

公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金

需求量，公司将通过自筹资金解决资金缺口。公司将根据实际募集资金金额，并

根据项目的实际需求，对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行

适当调整。 

特此公告。 

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会 

2022 年 2 月 11 日 

 


